
台灣石化合成股份有限公司獎學金申請表

申請日期 年 月 日

肄業學校 學系 年級

學生姓名 性別
出生

/ / 出生地
年月日

家長姓名 稱謂
服務 現任

機構 職務

永久住址 電語

通訊地址 手機

電子信箱

學業成續
第一 第二 學年

操行成績
學期 學期 平均

簡要自逑

學校評選結杲

一、本申請表請自行影印使用，申請者須檢附上下學期成績單，逕向各校申請 。

說 明 二、評選結果欄請學校（學系）填註，並請加蓋校印或學系印章 。

三、學業及操行成績請填寫百分制分數 。



個人資料提供同意書

一、本公司（台灣石化合成股份有限公司）因您申請 111 學年度台灣石化

合成股份有限公司獎學金而取得您個人之資料。

二、您同意本公司將遵循個人資料保護法之規定，蒐集、處理、利用以下

類別之個人資料：

♦ 辨識個人者：姓名、通訊地址、住家電話、行動電語等。

♦ 個人描述：性別、出生年月日、出生地等。

♦ 家庭資料：家長姓名、家長服務單位及職稱等。

♦ 學校記錄：就讀學校及科系、學業成續等。

三、您可向本公司申請就您提供的資料，依個人資料保護法之規定行使權

利，包括(1)查詢或請求閱覽、 (2)請求製給複製本、 (3)請求補充或

更正、 (4)請求停止蒐集、處理、利用或(5)請求刪除。但本公司依個

人資料保護法之規定，保有准駁該申請之權。

固、若您提供之個人資料與所附文件不實，或已領有其它獎學金，您同意

無條件將全數歸還本獎學金，絕無異議。

五、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且瞭解其

內容，並同意本同意書所列之事項。

六、您同意本公司將留存此同意書，供日後取出查臉。

七、本同意書如有未盡事宜，本公司將依個人資料保護法或其他相關法規

及其後修訂之規定辦理。

立同意書人：

身分證字號：

連絡電話：

戶籍地址：

（簽名）

立同意書日期：中華民國 年 月 日
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